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Jloneywvkuii HayioHabHUN MEeXHIYHULL YHIGEepCUmem

MeTow po0OTH € TPOBENCHHS aHali3y Ta MOPIBHSHHS METOJIB PO3PAXYHKY

napameTrpiB  T-mojiOHOiI  €KBIBAJIEHTHOI  CXEMH  3aMilleHHS  TpUQazHOro
ACHHXPOHHOTO JIBUTYHA 32 MACTIOPTHUMU JAHUMHU JIJIS 33]1a4 MOJICITIOBaHHSI.

BusHnaueHHsT BeIMYMH TapaMeTPiB CXEMU 3aMIIICHHS BHKOHYETHCS dYepe3
MPOBEJEHHS J1a0OpaTOPHUX TECTIB, HANPUKIAJ, JIOCIIIM HEpPoOOYOro Xonay Ta
HEPYXOMOTO pOTOpa, SIKI B CBOIO YEPry periiaMeHTYIOTbCS MIXKHAPOJIHUMU
crangaptamu, Takumu sk IEEE Standard 112[1]. [Ipu aesikux ymoBax NpOBEICHHS
TaKuX MpOLEayp Moke OyTH HEIOIIJILHUM: TEpEepPUBaHHSI POOOTH IPAIIOIOYOTO
JBUTYHA, 3aJ1THOTO Y BIAMOBIAAJIBHUX TEXHOJIOTIYHUX IIpoliecax, CKJIaJAHOIN 13
Oprasizaifi€ro J1adopaTOpHHUX JOCTIAIB TOMIO. Y 3a3HAUYCHUX CHUTYAIlISIX BIAIOTHCS O
aHAJIITUYHUX PO3PAXyHKIB HA OCHOBI KaTaJOKHUX BIJOMOCTEH MpO JBUTYH, LIO
HAaJIaf0ThCS BUPOOHUKAMH.

JI1s moganbIIMX po3paxyHKiB Oyiio oOpaHo II’sTh IBUTYHIB cepii 4A[2], a came:
4AA63A2Y3, 4A100S2V3, 4A132M2V3, 4A100L4Y3, 4A180S4V3.
BukopucTtoByoun HazaHi y JKepell BiIOMOCTI OyJI0 MPOBEAEHO MOPIBHAHHS TPhOX
METOJIIB PO3paxyHKy mapamMerpiB T-00pa3HOi CcXeMu 3aMmillleHHs 31 cTaTei
[Tantens O. B.[3], C. A. C. Wengerkievicz et al.[4] Ta Momunuckwuit FO. A. et al.[5].

[Tapamerpu T-00pa3HOi cxeMu, BIIHOCHO SIKHX BHUPaXOBYBAIUCA TOXHOKHU
pO3paxyHKIB 3a TphOMa HABEICHWMH BHUIE MeTOAaMH OyJi0 BIJHOBIEHO 13
MPUBEJCHUX Y JIiTepatypi [2] maHux ais crpoieHoi [-o6pa3Hoi cxemu.

VY pesynbTati Oy OTpUMaH1 HACTYIHI MOXUOKHU, SIK1 3BE€JIEHO J0 TaOJIHIIL.

Tabnuys — Benuuunu noxubox 3a 8i0noGioHuMU naApamempamu

No CepenHe 3HaYeHHS] TOXUOKH 0 32 MapaMeTpoOM
3/ Meron Rs R, Lys Ly L.,
1 | ITanrens O. B. 39% 18% 17% 35% 12%
2 | C. A. C. Wengerkievicz et al. 11% 9% 32% 79% 23%
3 | Mommuckuii FO. A. et al. 7% 4% 16% 13% 15%

[Tpumitka: R, Ljs — akTuBHUIN omip Ta IHAYKTUBHICTh PO3CIIOBaHHS cTaropa, Ry, Ly, —

aKTUBHHUM OMip Ta IHAYKTHBHICTH PO3CIIOBaHHS pOTOpa, MpHBENeHI g0 craropa, L, —

1HAYKTUBHICTh HAMAarHi9yBaHHSI.
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BucHoBkH. 3a pe3ynbTaTaMu MPOBEACHOTO aHAII3Y ACSIKUX ICHYIOUMX METOIB
po3paxyHKy mnapamerpiB T-momiOHOI cXeMu 3aMillleHHS AaCHHXPOHHOTO JIBUTYHA
MOHa JIWTH BUCHOBKY, 1110 HAMOUIBIII TOYHUM METOJIOM Y JAHOMY JOCIIIJPKEHH] TTPH
BU3HAUYECHHI KOXXHOTO 3 TMapameTpiB, OKpiM Bumaaxky 3 Lp, BHABHBCS MeTon
3anpornoHoBaHuil y ctatti MommHcbkoro 0. A et al. Takox, 3Baxarouu Ha Te, 10
PO301KHOCTI MOXMOOK MPU OOYUCIICHHI 1HIYKTUBHOCTI HAMAarHi4yBaHHS JJIsi METO/IIB
1, 3 ckiagaroTh JOCTAaTHHO Mi3epHE 3HAYCHHs. 3aJUIs €KOHOMII 4acy Ta pecypciB y
OUTBIIIOCTI BUIAJIKIB JOMUJILHO BUKOPUCTOBYBATH JIMIIE IMiAXij 31 cTarTi [5].
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	МЕТОДИ COMPUTER VISION В СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
	УДК 004.42
	ПЛАТФОРМНІ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
	Старинець В.В. – гр. БКІ-18, бакалавр, vladstarynets@ukr.net
	Осипенко В.В.  – д.т.н., проф., vvo7@ukr.net
	Метою роботи є огляд платформних архітектур інформаційних систем.
	Можна виділити три напрямки розвитку платформних архітектур:
	1. Автономні.
	2. Централізовані.
	3. Розподілені.
	Автономна архітектура має на увазі наявність всіх функціональних компонентів системи на одному фізичному пристрої, наприклад, комп’ютері, й не повинна мати зв’язків із зовнішнім середовищем. Прикладом таких систем можуть служити системні утиліти, текс...
	Централізована архітектура має на увазі виконання всіх необхідних завдань на спеціально відведеному вузлі, потужності якого досить, щоб задовольнити потреби всіх користувачів. Компоненти системи в цьому випадку розподіляються між обчислювальним вузлом...
	До переваг такої архітектури можна віднести:
	 відсутність необхідності адміністрування робочих місць;
	 легкість обслуговування й експлуатації системи, оскільки всі
	ресурси зосереджені в одному місці.
	Недоліками подібної архітектури є:
	 функціонування всієї системи повністю залежить від головного
	вузла (мейнфрейма);
	 всі ресурси й програмні засоби є колективними й не можуть бути
	змінені під потрібні конкретних користувачів.
	Щоб позбутися від останнього недоліку, у сучасних інформаційних системах застосовуються технології віртуалізації, завдяки чому стає можливим виділити кожному користувачеві необхідну кількість ресурсів й установити необхідне програмне забезпечення.
	Слід відмітити, що за допомогою технологій віртуалізації можна створити практично будь-яку архітектуру, використовуючи при цьому тільки ресурси мейнфрейма.
	Поява й розвиток розподілених архітектур пов’язані з інтенсивним розвитком технічних і програмних засобів. У даному типі архітектури функціональні компоненти інформаційної системи розподіляються по наявних вузлах залежно від поставлених цілей і завдан...
	 спільне використання ресурсів (як апаратних, так і програмних);
	 відкритість – можливість збільшення типів і кількості ресурсів;
	 паралельність – можливість виконання декількох процесів на різних
	вузлах системи (при цьому вони можуть взаємодіяти);
	 масштабованість – можливість додавати нові властивості й методи;
	 відмовостійкість – здатність системи підтримувати часткову
	функціональність за рахунок можливості дублювання інформації, апаратної і програмної складових.
	До недоліків розподілених систем варто віднести:
	 структурна складність;
	 складно забезпечити достатній рівень безпеки;
	 на керування системою потрібне велика кількість зусиль;
	 непередбачена реакція на зміни.
	Всі вони пов’язані в першу чергу зі складною структурою, різноплановим устаткуванням і складною системою розподілу прав доступу. Необхідно враховувати всі з них, інакше розроблена інформаційна система не зможе функціонувати в рамках очікуваних парамет...

	Висновки. Архітектура програмної системи охоплює не тільки її структурні і поведінкові аспекти, але й правила її використання та інтеграції з іншими системами, функціональність, продуктивність, гнучкість, надійність, можливість повторного застосування...
	По мірі розвитку програмних систем все більшого значення набуває їх інтеграція одна з одною з метою побудови єдиного інформаційного простору підприємства. Як можна бачити з вищенаведених визначень інтеграція є найважливішим елементом архітектури.
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	Х  =  Х0  ∙ ехр ( – К ∙ S ),                                                    (1)

	1. Шавьолкін О.О. Перетворювальні агрегати для комбінованих  систем електроживлення локальних  об’єктів з поновлювальними джерелами електроенергії. Монографія. – К. : КНУТД, 2019. –  160 с.
	Сьогодні в системі вентиляції використання вторинних теплових енергоресурсів дозволяє зменшити експлуатаційні витрати. Вторинна енергія в системах вентиляції виходить одним з наступних способів [1,2]: передача тепла або холоду від повітря, що видаляєт...
	Необхідність економії енергоресурсів актуальна як ніколи, тому виконуючи проект вентиляції необхідно, насамперед, замислюватися про те, як можна знизити теплові енергетичні витрати. Тому варто передбачити наявність пристроїв для повторного використанн...
	Видавець і виготовлювач Київський національний університет технологій та дизайну.
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